
Version: 1.0 5 / 22

2.EXTERNALDIMENSIONS

±0
.1

0

±0
.5

°

±0
.2

0

±0
.1

5

±0
.1

0

±0
.1

2

T
P图

纸

PI
N#

As
si

gn
me
nt

1 2 3 4 5 6

TP
 N

O
TE

S:
1.

结
构

G
FF

,IC
:C

ST
18

85
8

2.
工

作
电

压
:2

.8
V

-3
.3

V
3.

盖
板

：
钢

化
玻

璃
，

表
面

硬
度

≥6
H

(7
50

g)
4.

强
度

：
C

S
≥4

50
M

pa
，

D
O

L≥
8u

m
5.

透
光

率
:≥

84
％

6.
工

作
环

境
:-1

0℃
~+

60
℃

，
≤9

0%
R

H
7.

储
存

环
境

:-2
0℃

~+
70

℃
，

≤9
0%

R
H

8.
未

注
尺

寸
公

差
按

±0
.2

m
m

9.
符

合
R

H
O

S标
准

丝
印

黑
色

元
件

区

0
.
2
m
m
钢
片

补
强

4
3
.
8
±
0
.
1
5
(
T
P
 
V
A
)

5
1
.
3
2
±
0
.
1
(
T
P
 
O
D
)

79.32±0.15(TP VA)

87.01±0.1(TP OD)

1.93
3
.
7
6

86.61±0.2(SENSOR OD)

5
0
.
9
2
±

0
.
2
(
S
E
N
S
O
R
 
O
D
)

0
.
3
5
(
S
E
N
S
O
R
)

0
.
7
(
盖

板
)

1
.
0
5
±
0
.
1
(
T
P
厚

度
)

35.9±0.4

8
.
9
±

0
.
4

1
6

VD
D(
3.

0V
)

RS
T(
3.
0V
)

SD
A(

3.
0V
)

SC
L(
3.
0V
)

IN
T(
3.

0V
)

GN
D

0
.
3
±

0
.
0
3

正
视
图

侧
视

图
背
视

图

A
K

+
-

3
.
5
“

7
2
0
*
R
G
B
*
1
2
8
0

A
L
L

1
98

1

A
K

+
-

0.83±0.2
2
.
6
6
±
0
.
2

1
2
0

0
.
2
(
0
C
A
)

3
.
3
7
±

0
.
1
5
(
总

厚
度
)

0
1

0
2

0
3

0
4

0
6

0
7

1
0

0
9

0
8

1
1

1
2

1
4

1
5

1
3

0
5

1
8

1
7

1
9

1
6

2
0

A K V
CC

  
2.
8V

G
ND

I
OV

CC
  

1.
8V

G
ND

D
1P

D
1N G
ND

C
L
KP

C
L
KN

G
ND

D
0PA K R
ES

ET

D
0N G
ND

D
2P

D
2N

L
ED

K(
-)

L
ED
A(
+)

LC
M

 N
O

TE
S:

1.
D

IS
PL

AY
 T

YP
E:

   
M

ai
n 

LC
D

:3
.5

" T
FT

2.
O

PE
R

AT
IN

G
 T

EM
P:

 -2
0

℃
--7

0
3.

ST
O

R
AG

E 
TE

M
P:

 -3
0 ℃

--8
0 ℃

4.
M

AI
N

 L
C

D
 D

R
IV

ER
:

5.
BA

C
KL

IG
H

T:
 1

0C
H

IP
-W

H
IT

E 
LE

D
产

品
满

足
R

O
H

S
要

求
7.

G
EN

ER
AL

 T
O

LE
R

AN
C

E:
±0

.2

ST
77

03

2.55

3.55

深
圳
市
爱
普
拓
思
科
技
有
限
公
司

D
B
T
0
3
5
G
E
C
2
0
M
0
4
3
A


